
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Company Name：   Digi International        

Customer Part Number：                      

Pinrex Part Number：     984-63-052202         

Description：  Mini PCI Express Socket  

0.8Pitch 52P              
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Scope: 
This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality 
assurance provisions of Mini PCI Express. 
 
Performance and Descriptions: 
The product is designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance 
requirements specification.  Unless otherwise specified, all tests are performed at ambient 
environmental conditions. 
 
ROHS: 
All material in according with the ROHS environment related substances list controlled. 
 

MATERIAL  AND  FINISH 
INSULATOR 
 
 

Material Housing: High Temperature Plastic UL94V-0 
 
 

Material Brass 
 

CONTACT 

Plating Contact Plating: 3u” and 15u” selective gold. 
Solder: Lead free. 
 
 

Material Latch: Stainless 
 

SHELL OR COVER 

Plating  
 
 
 

OTHERWISE SPECIFIED Voltage rating: 50VAC 
Current: 0.5A  
Operating Temperature: -55℃~+85℃ 
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ELECTRICAL 

Item Requirement Test Condition 
Contact resistance 30 milliohms Subject mated contacts assembled in housing to 

closed circuit current of 10mA(max) at open circuit 
voltage of 20mV voltage(Max). 

Insulation resistance 500MΩ(Min) Measured by applying 500VDC between adjacent 
contacts of unmated connector. 

Dielectric Strength No breakdown 
Current leakage: 
0.5mA 

Measured by applying 250VAC for one minute 
between adjacent contacts of unmated connector 
assemblies. MIL-STD-202 method 301 

 
 

MECHANICAL 
Item Requirement Test Condition 

Vibration test No electrical 
discontinuity greater 
than 1 microsecond. 
ΔR=20mΩ Max 

Subject mated connectors to 10-55-10 Hz 
traversed in 1 minute at 1.52mm amplitude 2 hours 
each of 3 mutually perpendicular planes. 
MIL-STD-202 method 201. 

Physical shock 1.No electrical 
discontinuity greater 
than 1 microsecond 
2.ΔR=20mΩ Max. 

No physical damage. 

Subject mated connector to 50G’s，half-sine shock 
pulses of 11 millisecond duration，3drops in each 
direction applied along the 3 mutually perpendicular 
planes total 18 drops. 
MIL-STD-202 method 202. 

PCB mating force 124pos. 
51.5N(5.3Kgf) Max. 

Operation speed: 100mm/min measure the force 
required to mate connectors. 

Durability ΔR=20mΩ Max Repeat insertion and extraction of PCB to and from 
the connector with the turns to lock it and then 
unlock it for 100 cycles. 
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SOLDER ABILITY 

Item Requirement Test Condition 
Solder ability Wet solder coverage:

95% Min. 
Solder temperature: 260±5℃ 

Immersion duration: 3±0.5sec. 
Resistance to  
Soldering heat. 

No physical damage.  

                            
 

ENVIRONMENTAL 
Item Requirement Test Condition 

Humidity 1.Contact resistance:
△R=20mΩ Max 

2.Insulation resistance: 

500mΩ Min. 

3.No physical damage. 

Expose the mated connectors to 40±2℃ 

Relative humidity 90~95% for 96 hours. 

MIL-STD-202 method 103. 

Thermal shock 1.Contact resistance:
△R=20mΩ Max. 

No physical damage 

Expose the mated connectors to  
-55℃/30min and 85℃/30min. 

Repeat 5 cycles. 
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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